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湖南国科微电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要 

一、重要提示 

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒

体仔细阅读年度报告全文。 

董事、监事、高级管理人员异议声明 

姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 

声明 

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）。 

非标准审计意见提示 

□ 适用 √ 不适用  

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 

√ 适用 □ 不适用  

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 111,764,668 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00

元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。 

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 

□ 适用 √ 不适用  

二、公司基本情况 

1、公司简介 

股票简称 国科微   股票代码 300672 

股票上市交易所 深圳证券交易所 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 黄然 叶展 

办公地址 
长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段

9 号 

长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段

9 号 

传真 0731-88596393 0731-88596393 

电话 0731-88218880 0731-88218891 

电子信箱 ir@goke.com ir@goke.com 

2、报告期主要业务或产品简介 

1、报告期内公司所从事的主要业务情况 

公司是工业和信息化部认定的集成电路设计企业，成立以来一直坚持自主研发的开发理念，主营业务为广播电视、智能

监控、固态存储以及物联网等领域的系列芯片产品。公司拥有较强的自主创新能力，经过多年研发在音视频编解码、影像和

声音信号处理、SoC芯片、直播卫星信道解调、数模混合、高级安全加密、固态存储控制芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件
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开发等关键技术领域积累了大量的自主知识产权的专利、版图、软件著作权等核心技术。 

2、报告期内公司的主要经营模式 

公司专注于芯片的设计研发，产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托

大型专业集成电路委托加工商、代工厂进行。公司产品主要面向电子信息行业的企业客户，客户采用公司的芯片后，需进行

终端产品的研发。在销售模式上，公司采用直销和经销相结合的方式，其中对于重点客户，无论是通过直销或是经销的方式，

公司均会直接对其进行技术支持和客户服务，协助客户解决产品开发过程中的技术问题。针对产品功能相近、市场量大的垂

直市场，公司还会提供“Turn-key”的整体解决方案。 

3、报告期内公司所属行业情况 

国务院总理李克强在2018年《政府工作报告》论述我国实体经济发展中，指出“推动集成电路、第五代移动通信、飞机

发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”，把推动集成电路产业发展放在实体经济发展的首位强调，体现出国家对于集成

电路产业发展的支持力度再上一个台阶。作为国之重器的集成电路产业，是助力大国崛起的核心制造产业。随着国家对集成

电路产业扶持政策的逐步落地以及中国集成电路企业的奋起追赶，我国集成电路产业取得了长足的进步，国际竞争力和影响

力逐年提升。 

根据中国半导体行业协会统计，2018年中国集成电路产业销售额6532亿元，同比增长20.7%。其中，设计业同比增长

21.5%，销售额为2519.3亿元；制造业继续保持快速增长，同比增长25.6%，销售额为1818.2亿元；封装测试业销售额2193.9

亿元，同比增长16.1%。 

根据海关统计，2018年中国进口集成电路4175.7亿块，同比增长10.8%；进口金额3120.6亿美元，同比增长19.8%。出口

集成电路2171亿块，同比增长6.2%；出口金额846.4亿美元，同比增长26.6%。 

随着芯片制造工艺精益求精、晶圆尺寸不断扩大，集成电路行业企业为维持其竞争优势，投资规模日趋增长，投资压力

日渐增大。在此背景下，有实力涵盖集成电路设计、制造、封装和测试的垂直一体化芯片制造商越来越少，集成电路行业在

经历了多次结构调整之后，形成了设计、制造、封装和测试独立成行的垂直分工模式。其中，集成电路设计行业处于集成电

路产业链的最上游，负责芯片的开发设计，分析定义目标终端设备的性能需求和产品需求，是引领集成电路产业发展、推动

产业创新的关键环节，对芯片的性能、功能和成本等核心要素起着至关重要的作用。 

从产业结构来看，随着我国集成电路产业的发展，IC设计、芯片制造和封装测试三个子行业的格局正在不断变化，我国

集成电路产业链结构也在不断优化。我国集成电路设计业占我国集成电路产业链的比重一直保持在27%以上，并由2012年的

28.8%增长至2018年的38.57%，发展速度总体高于行业平均水平，已成为集成电路各细分行业中占比最高的子行业。 

根据中商产业研究院大数据库数据显示，我国的集成电路设计产业虽起步较晚，但凭借着巨大的市场需求、经济的稳定

发展和有利的政策环境等众多优势条件，已成为全球集成电路设计行业市场增长的主要驱动力。从产业规模来看，我国集成

电路设计行业始终保持着持续快速发展的态势。数据显示，我国集成电路设计业市场规模从2012年的622亿元增至2018年的

2,519亿元，年均复合增长率达到26.25%。2018年度，我国集成电路设计业实现销售收入2,519亿元，同比增长21.5%。据集

成电路产业“十三五”发展规划总体目标显示，到2020年，我国集成电路设计业年销售收入将达到3,900亿元，年复合增长率

达到25.9%，是国内集成电路产业中最具发展活力的领域。 

目前，我国集成电路设计行业仍处于中早期发展阶段，截至2018年底，有近1700家集成电路设计企业。从竞争格局来看，

我国集成电路设计行业以中小企业为主，员工人数少于100人的中小企业占比超九成。从行业集中度来看，相比于发展程度

较高的美国和台湾地区前十大企业市占率分别超过80%和70%，国内前十大集成电路设计企业市占率仅有40%左右，行业集

中度提升空间较大。 

从各项指标对比来看，公司目前已经是一家具有一定规模的集成电路设计企业，公司在细分领域具备较强的竞争力，在

某些细分领域处于头部地位。目前我国集成电路设计行业以中小企业为主的发展阶段，也给公司今后吸收优质标的，进一步

发展壮大相关产业提供了机会。 

3、主要会计数据和财务指标 

（1）近三年主要会计数据和财务指标 

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 

□ 是 √ 否  

单位：人民币元 

 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 

营业收入 400,107,744.17 411,751,765.92 -2.83% 489,026,698.76 

归属于上市公司股东的净利润 56,171,038.41 52,644,829.52 6.70% 51,108,935.74 

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润 
2,139,919.77 971,040.47 120.37% 41,240,998.71 

经营活动产生的现金流量净额 -75,617,166.80 88,542,682.54 -185.40% 9,439,783.22 

基本每股收益（元/股） 0.5 0.55 -9.09% 0.61 

稀释每股收益（元/股） 0.5 0.55 -9.09% 0.61 
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加权平均净资产收益率 5.64% 6.40% -0.76% 7.57% 

 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 

资产总额 1,627,110,919.10 1,086,284,733.68 49.79% 848,361,654.78 

归属于上市公司股东的净资产 1,025,550,542.82 968,073,844.78 5.94% 711,269,747.59 

（2）分季度主要会计数据 

单位：人民币元 

 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

营业收入 30,966,596.38 67,365,717.72 76,506,273.41 225,269,156.66 

归属于上市公司股东的净利润 -37,904,289.43 -19,268,731.74 8,865,365.09 104,478,694.49 

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润 
-38,624,289.43 -18,548,731.74 8,720,867.37 50,592,073.57 

经营活动产生的现金流量净额 -144,622,278.84 -116,502,331.84 -78,834,694.69 264,342,138.57 

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 

□ 是 √ 否  

4、股本及股东情况 

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 

单位：股 

报告期末普通

股股东总数 
11,175 

年度报告披露

日前一个月末

普通股股东总

数 

10,526 

报告期末表决

权恢复的优先

股股东总数 

0 

年度报告披露

日前一个月末

表决权恢复的

优先股股东总

数 

0 

前 10 名股东持股情况 

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件的

股份数量 

质押或冻结情况 

股份状态 数量 

湖南国科控股有限公

司 

境内非国有法

人 
21.91% 24,492,300 24,492,300 质押 10,000,000 

国家集成电路产业投

资基金股份有限公司 
国有法人 15.79% 17,647,026 0   

长沙芯途投资管理有

限公司 

境内非国有法

人 
12.05% 13,466,025 13,466,025 质押 9,000,000 

新疆亿盾股权投资合

伙企业（有限合伙） 

境内非国有法

人 
9.43% 10,534,500 0 质押 7,040,000 

向平 境内自然人 4.54% 5,074,200 5,074,200   

傅军 境内自然人 2.44% 2,723,475 2,723,456 质押 1,910,000 

赵建平 境内自然人 2.42% 2,700,000 0   

刘红旺 境内自然人 2.12% 2,371,575 0   

赵吉 境内自然人 2.06% 2,300,000 0   

王春江 境内自然人 1.48% 1,657,500 0   

上述股东关联关系或一致行动的说明 

湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生 100%持股公司，长沙芯途投资管

理有限公司已与向平先生签署一致行动协议。未知其他前十大股东之间是否存在关

联关系或一致行动关系。 
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（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期无优先股股东持股情况。 

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 

 

5、公司债券情况 

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 

否 

三、经营情况讨论与分析 

1、报告期经营情况简介 

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 

否 

报告期内，公司实现营业总收入40,010.77万元，同比减少2.83%，公司总体营业收入继续受细分市场周期性的影响，较

去年同期略有下降。公司实现净利润5,617.10万元，同比增长6.70%。具体来说，公司各方面的经营情况如下： 

（一）公司五大业务经营情况 

1、2018年,广播电视系列芯片产品实现销售收入2,683.47万元,比2017下降63.26%，占公司全年营业收入的6.71%。公司

广播电视系列芯片销售收入同比下降，主要是继续受相关市场环境影响：直播卫星是公司的主营市场之一，在直播卫星芯片

领域公司是主要的供应商之一。直播卫星的受众集中在农村和老少边远地区，属于公益服务。随着国家扶贫攻坚政策的推进，

目前广大农村地区的用户已经用上了高清电视机，但是上面播放的却仍是标清节目。为此，国家推出了高清直播节目部署计

划，相关部门也加快了把高清节目源发送到直播卫星上的进程，以解决最根本的节目源瓶颈。受政策预期的影响，直播卫星

机顶盒生产厂家减少了户户通第三代直播卫星机顶盒的产量，从而减少对直播星标清系列芯片的采购量，导致标清芯片市场

竞争加剧。以公司为代表的企业已经推出了第四代高清直播卫星产品。但直至本报告期末，第四代直播卫星机顶盒迭代计划

尚未正式落地，导致公司为此开发的GK6202S芯片销量不及预期。 

公司已研发出第四代全国产标准的直播卫星高清三合一(解调、解码、北斗定位)芯片，目前也率先开展高清直播卫星第
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四代试点测试的芯片企业。目前高清芯片和测试机已经发给用户，正在配合广电总局收集用户对新的高清机的使用反馈。 

2、智能视频监控系列芯片产品实现销售收入4,491.10万元,比2017年下降67.06%，占公司全年营业收入的11.22%。报告

期内，公司主动顺应行业与市场需求，坚持自主研发与创新，与客户共同寻求多样化的解决方案，将智能视频监控系列芯片

打入早教机器人等市场，不断为客户提供精细化服务。但公司前期开发的智能视频监控芯片以中端芯片为主，市场份额及价

格竞争激烈，2018年更是在整体市场容量没有扩大的状况下，有越来越多的进入者，竞争变得更加激烈，导致公司全年智能

视频监控系列芯片产品销售收入有所下降。 

3、固态存储系列芯片及产品销售收入人民币26,866.16万元,比2017年增长231.94%，占公司全年营业收入的67.15%。固

态存储芯片及产品是公司重点发力的产品，公司在此方面也投入了大量的研发资源。 

报告期内，公司转换经营思路，在国产自主可控固态硬盘产品尚未有自主品牌之时，利用自身在固态存储控制器芯片的

领先优势，推出了基于公司自主开发的固态存储控制器芯片、面向行业市场的固态硬盘产品。报告期内，公司固态硬盘产品

实现销售收入10,733.76万元。 

4、物联网系列芯片产品销售收入人民币541.82万元，比2017年下降91.87%，占公司全年营业收入的1.35%。报告期内，

公司积极对接“车联网”等新业态，积极布局以“北斗导航”为主的物联网市场。但受原有下游客户需求大幅减少影响，物联网

系列芯片产品销售收入出现了较大幅度的下降。 

5、集成电路研发、设计及服务实现收入5,428.22万元，比2017年下降0.93%，占公司全年营业收入的13.57%。该项收入

较为稳定，为公司贡献了一定的利润。 

（二）产品研发与市场开拓 

2018年度，公司整体经营情况虽受多重因素的影响，但根据公司总体战略布局，结合市场发展趋势，公司仍不断加强技

术研发和技术创新能力，持续进行核心技术的研发，密切关注新的技术方向，及时根据市场需求变化趋势进行新产品的规划

与开发，同时，公司通过对重点领域进行聚焦、不断加强研发管理、优化研发流程，进一步提高了研发工作的效率。 

1、在广播电视芯片市场，公司自主研发了针对广大偏远地区和农村市场的直播卫星高清芯片，以及针对城镇市场的4K

超高清编解码芯片。 

在直播卫星市场公司长期保持领先地位。新一代直播卫星高清电视市场的直播卫星高清芯片GK6202S及其方案成熟稳

定，不仅能满足广大农村用户对高清视觉体验的需求，还支持国家对安全定位、发展自主操作系统TVOS的要求，是公司研

发的第四代直播星机顶盒芯片。 

公司从2016年就启动4K解码芯片的规划和预研工作，抢滩4K超高清市场。公司于报告期内正式研制成功首款4K超高清

编解码芯片GK6323。作为面向超高清市场推出的第一款芯片，GK6323不仅支持AVS2，还支持国密SM2/SM3/SM4加解密算

法。 

另外，在8K布局上公司也有着清晰的研发规划，目前广电总局正制定针对8K的新一代视频编解码标准AVS3.0，公司积

极参与相关标准制定，相关8K芯片已经进入预研阶段。 

2、在固态存储芯片市场，公司拥有自主知识产权的、通过国测和国密双认证的高性能SSD主控芯片GK2301在中国存储

与数据峰会上摘得“2018年度闪存控制器金奖”。同时，公司从行业应用场景化入手，经过一年多的测试与生态适配，形成了

自主可信、核心数据安全的端到端方案，基于GK2301面向行业市场的固态硬盘产品得以推出。报告期内，GK2301系列固态

硬盘已与龙芯、飞腾、兆芯、海光等CPU平台厂商，以及中标麒麟、银河麒麟、中科方德等操作系统厂商进行了全面适配。

与此同时，公司已与包括联想、曙光、浪潮、同方、长城、百信等国内主流整机企业展开深入合作，搭载公司固态硬盘的整

机与服务器已规模进入各个行业市场。 

另外，为保持公司在国产固态存储控制器芯片市场的领先地位，面向未来的新一代固态存储控制器芯片GK2302也已进

入研发阶段，报告期内已实现成功流片。 

3、在智能监控领域，为提升监控市场核心竞争力，公司积极布局第三代ISP技术研发，推出了采用H.265 编码格式的三

款芯片GK7202/GK7205/GK7205S，整个产品覆盖从1080P到400万、500万像素的高分辨率格式。另外，公司已经进入到了第

四代ISP图像处理技术预研阶段，并开始在“AI+安防”芯片上布局，在产品规划里加入了独立的神经网络单元进行算力加速，

用设计更灵活化的产品来为行业不同应用需求提供解决方案。 

4、在物联网芯片市场，公司也已经较早地进行了布局。公司研发的GK9501是一款高集成度北斗导航芯片。该芯片采用

了射频基带一体化设计，具有高性能、高集成度、低功耗、低成本等特性，提供灵活的软件接口，大幅减少了用户的开发周

期。2018年度，GK9501被列入首批高精度北斗芯片、终端和使用单位认证目录，同时凭借此款高性能北斗导航芯片，公司

荣获“首批北斗车联网产品认证示范企业”。另外，公司基于新一代WiFi标准的路由器芯片及终端芯片已进入立项预研阶段。 

（三）经营管理方面 

公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，注重人才队伍培养。 

报告期内，公司向管理要效益，向效率要效益，一切以业务经营为先。为适应公司业务发展需要，公司对组织架构进行

了调整，对原有的事业部进行整合，并新设了如行业业务中心、质量运营中心等业务部门，以更好的服务于业务发展。报告

期内，公司对人员进行了优化，积极引进高素质、有经验的人才，也对不适应公司发展节奏的人员进行末位淘汰。经过整合

调整，公司凝聚力和战斗力得到了进一步提升，为今后的业务发展打下了坚实基础。 

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 

□ 是 √ 否  
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3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 

√ 适用 □ 不适用  

单位：元 

产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 
营业收入比上年

同期增减 

营业利润比上年

同期增减 

毛利率比上年同

期增减 

固态存储系列产

品 
268,661,616.41 96,784,238.47 36.02% 231.94% 153.30% -11.18% 

集成电路研发、

设计及服务 
54,282,197.78 45,120,802.46 83.12% -0.93% 59.75% 31.57% 

智能视频监控系

列产品 
44,911,025.52 20,156,539.35 44.88% -67.06% -49.04% 15.87% 

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 

√ 是 □ 否  

按业务年度口径汇总的主营业务数据 

□ 适用 √ 不适用  

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生

重大变化的说明 

□ 适用 √ 不适用  

6、面临暂停上市和终止上市情况 

□ 适用 √ 不适用  

7、涉及财务报告的相关事项 

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 

√ 适用 □ 不适用  

1、会计政策变更 

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准

则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 

原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 

应收票据 - 
应收票据及应收账款 151,541,928.30 

应收账款 151,541,928.30 

应收利息 - 

其他应收款 11,968,019.12 应收股利 - 

其他应收款 11,968,019.12 

应付利息 - 

其他应付款 16,958,797.28 应付股利 - 

其他应付款 16,958,797.28 

应付票据 - 
应付票据及应付账款 97,953,464.43 

应付账款 97,953,464.43 

管理费用 155,324,924.76 
管理费用 38,575,980.25 

研发费用 116,748,944.51 
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2、会计估计的变更 

会计估计变更的 

内容和原因 
审批程序 受影响的报表项目 期末影响金额 

见注1。此项会计估计变更采用未来

适用法。 

本次变更经公司第二届

第一次董事会审议通过。 

资产负债表项目  

应收账款 -11,173,254.27 

利润表项目  

资产减值损失 11,173,254.27 

所有者权益变动表项目  

未分配利润 -11,173,254.27 

盈余公积 -570,893.57 

注1：本公司原对2017年及以前年度坏账计提方法为3个月以内（含3个月）不计提坏账准备，3个月至1年（含1年）坏账

计提比例5%；1-2年（含2年）坏账计提比例为20%，2-3年（含3年）坏账计提比例为50%，3年以上坏账计提比例为100%，

随着公司经营规模的不断扩大，公司的产品类型及目标市场均发生了较大的变化。产品类型由原来的单一广播电视系列芯片，

发展成为汇集广播电视系列芯片、智能视频监控系列芯片、固态存储系列芯片及物联网系列芯片产品的四大类产品系列；目

标市场也由原来单一的招标市场，发展成为面向招标市场、消费级市场、党政市场、行业级市场及特殊市场的全市场类型覆

盖。为了更加客观的反映公司上述变化对财务及经营情况的影响，公司本着谨慎经营、有效防范经营风险、力求财务核算准

确的原则，结合公司目前的实际情况，同时参考同类上市公司的会计估计情况，对公司应收账款采用账龄分析法计提坏账准

备的组合计提方法进行变更。自2018年1月1日起，6个月以内（含6个月）不计提坏账准备，6个月至1年（含1年）坏账计提

比例5%；1-2年（含2年）坏账计提比例为10%，2-3年（含3年）坏账计提比例为30%，3-4年（含4年）坏账计提比例为80%，

4年以上坏账计提比例为100%。 

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 

√ 适用 □ 不适用  

报告期内新设全资子公司江苏国科微电子有限公司，注册地江苏省常州市。 

报告期内公司全资子公司长沙天捷星科技有限公司收购深圳华电通讯有限公司100%股权，注册地广东省深圳市。 

报告期内公司全资子公司GOKE MICROELECTRONICS LIMITED（国科微电子有限公司，BVI）在香港投资新设GOKE 

MICROELECTRONICS LIMITED。 

报告期内公司全资子公司长沙天捷星科技有限公司新设湖南国科安视科技有限公司，持股70%，注册地湖南省长沙市。 

报告期内公司全资子公司长沙天捷星科技有限公司新设海南天捷星科技有限公司，持股100%，注册地海南省三亚市。 
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